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流变控制剂
ESLEAMTM HS ( 开发品)

● 具有良好的热分解性

● 提高Ni 糊料的性能

・通过减少印刷时的渗透及飞白，可形成精细图案

・通过提高对电介质片材的贴合性，可降低粘合剂使用量

特征

●氮气氛围下

糊料配方

原料 比例(wt 比)

填料 镍粉(0.2µ)/钛酸钡 (0.5µ) 46.0/9.2

粘合剂 EC/PVB 1.2/1.2

溶剂 二氢松油醇 41.5

添加剂 ESLEAMTM HS 0.9

热分解性

具有良好的热分解性

TM

EC：乙氧基纤维素
PVB：聚乙烯醇缩丁醛



性能评价
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通过提高Ni粉的分散性，

可降低表面粗糙度

● 表面粗糙度
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● 与电介质片材的贴合性

+83％

通过提高贴合性，
可降低粘合剂使用量

● 图案形成 线宽50µm

有 ESLEAMTM HS无 ESLEAMTM HS

通过减少印刷时的渗透及飞白，
可形成精细图案

关于法规注册情况，请另行咨询

Without ESLEAM® HS With ESLEAM® HS无 ESLEAMTM HS 有 ESLEAMTM HS

无 ESLEAMTM HS 有 ESLEAMTM HS

20-3, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-6012 Japan
TEL：+81-3-5424-6685  FAX：+81-3-6837-5343
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URL：https://www.nof.co.jp/
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